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作者简介

1962年夏毕业于成都电讯工程学院（现电子科技大学）半导体专业，同年秋留校任教至今。1980年春
赴日本东北大学留学2年，1988年晋升为教授。曾任电子科技大学微电子科学与工程系主任和微电子研
究所所长，现为微电子与固体电子学院博士生指导教师，享受政府特殊津贴。主要从事微电子器件方
面的教学与研究工作。
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